
Trous de plaque de cuivre minimum 0,025 AVG,. 020 min.. Les trous ne peuvent pas être branchés
• exigence spéciale: EniG, épaisseur d'or dur: Wow@4um, impédance: tol: +/-7%, la déviation de
l'impédance dans la même couche ne doit pas dépasser +/-2Ohm, perceuse arrière, pivotée de 7
degrés.

Paquet avec le film transparent de bulle incolore, 25 PCs/sac, a mis le dessiccateur dans le flanc, a
placé la carte indicatrice d'humidité sur le côté supérieur

Structure de la couche
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